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证券代码：688515                                                    证券简称：裕太微 

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：YT_ZQSWB_2025_11_1 

投资者关系 

活动类别 

□√公司现场接待        □电话接待 

□√其他场所接待        □公开说明会 

□定期报告说明会      □重要公告说明会 

其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 

温州胜益企业管理咨询有限公司、北京博星证券投资顾问有限公司、北京

方圆金鼎投资管理有限公司、浙江秘银投资管理有限公司、上海玖鹏资产

管理中心（有限合伙）、浦银安盛基金管理有限公司、西部利得基金管理

有限公司、上海昱弘资产管理有限公司、北京祥东资产管理有限公司、上

海高鑫私募基金管理有限公司、国联民生证券股份有限公司、上海左道投

资管理有限公司、南京众赞金融信息服务有限公司、中信保诚基金管理有

限公司、西南证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、Point72 Hong 

Kong Limited 

日期时间 2025 年 11 月 4 日-2025 年 11 月 5 日 

地点 上海市 

上市公司 

接待人员姓名 
董办顾问：程婧偲 

投资者关系活动 

主要内容介绍 

说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 

一、经营情况更新 

2025 年前三季度，公司实现营业总收入 3.88 亿元，同比增长 45.70%，增

长主要受益于半导体行业景气度回升及多款产品线销售放量。其中，第三

季度单季实现营收 1.66 亿元，同比增长 48.87%，环比亦保持增长，反映

公司业务动能持续增强。 

公司持续保持较高研发投入强度，前三季度研发费用为 2.28 亿元，同比

增长 13.38%，重点用于在研项目推进及产品技术升级。由于营收增速高

于研发投入增速，研发费用占营业收入的比例同比下降 16.76 个百分点，
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资源使用效率得到优化。 

公司前三季度归母净利润为-1.28 亿元，尽管仍处于亏损状态，但亏损额

同比收窄。其中，第三季度扣除非经常性损益后的归母净利润为-2,835 万

元，较去年同期减亏 1,722 万元，显示盈利状况呈现改善态势。 

在经营质量方面，公司现金流状况有所改善，前三季度经营活动产生的现

金流量净额同比增加 7,684 万元，主要系销售收入增长带动回款增加，以

及公司持续优化运营管理所致。 

二、互动交流环节 

1、公司近日宣布车载以太网芯片出货量突破千万颗，请谈谈这一里程碑

对公司业务的意义，以及公司在车载芯片领域的核心竞争力和未来规划。 

答：公司车载以太网芯片累计出货量突破千万颗，标志着产品技术实力与

市场认可度已获下游广泛认可，是业务实现规模化应用的关键里程碑，也

为公司在车载通信芯片领域进一步巩固地位、拓展市场奠定基础。近期公

司与中汽芯（深圳）科技有限公司签署战略合作协议，明确围绕汽车通信

（以太网 PHY、TSN Switch、SerDes、音频等）及相关芯片的信息安全、

功能安全、可靠性及性能测试开展中长期合作，这一举措是公司从“技术

突破者”向“生态共建者”战略升级的重要体现。在车载芯片领域，公司

核心竞争力主要体现在三方面：一是产品合规性与可靠性，车载芯片已通

过车规级认证及国际相关联盟标准测试，满足汽车电子严苛的应用要求

与全球供应链适配需求；二是产品矩阵布局，已覆盖车载以太网物理层芯

片、交换芯片，并同步推进高速视频传输（SerDes）芯片研发，可支撑车

载通信关键场景需求；三是生态协同能力，通过与中汽芯等产业链伙伴的

战略合作，进一步强化产品测试验证能力，加速技术与市场的对接效率。

未来规划上，公司将持续深耕车载网络领域：一方面推进在研产品落地与

现有技术迭代，完善车载通信相关产品布局；另一方面深化产业链合作，

依托自主技术与生态共建优势，逐步从单一芯片供应向车载以太网解决

方案方向升级，致力于成为车载通信芯片领域的重要参与者，为智能网联



                                                  

 

         

 

裕太微电子股份有限公司 

版权所有                                                                                  裕太微电子   第 3 页 共 4 页 

汽车的通信需求提供核心支撑。 

2、如何看待 5G-A 新网络对高速以太网芯片需求的推动作用？ 

答：5G-A 作为 5G 技术的演进，通过提升网络速率、降低时延并增强连

接密度，将直接拉动对高速以太网芯片的需求。在网络架构层面，5G-A

带来的流量激增和低时延要求，不仅需要更高速的物理层芯片（PHY）负

责点对点数据传输，更需要高性能的交换机芯片作为网络枢纽，实现多端

口之间的智能调度与流量管理。例如，在 10GPON/50GPON 网关及 5G

基站等新型网络基础设施中，必须同时部署高速 PHY 芯片和交换机芯片，

才能构建完整的多设备、高并发通信解决方案。公司的产品布局涵盖了百

兆至 2.5G 物理层芯片与 2 口至 24 口全系列千兆交换机芯片，能够为上述

场景提供协同优化的完整套片方案。 

3、在实现高效稳定的信息传输中，传输标准与硬件技术如何相辅相成？ 

答：高效稳定的信息传输建立在传输标准与硬件技术深度协同的基础之

上。国际标准（如 IEEE 802.3bz）为 2.5G 以太网制定了物理层规范，确

立了统一的互联基准；硬件技术则将这些标准转化为实际性能。理解这一

点的关键在于单对线缆的传输效率：千兆以太网（1Gbps）需要四对线缆

共同工作，每对承担 250Mbps；而 2.5G 以太网通过更先进的编码和信号

技术，将每对线缆的传输能力提升至 625Mbps，同样在四对线缆上实现了

2.5Gbps 的总带宽，这是物理层技术的实质性飞跃。在这一体系中，交换

机芯片扮演着“交通枢纽”的关键角色，与物理层芯片共同构成完整的高

速通信解决方案。作为专注于高速有线通信芯片的企业，公司致力于推动

标准与硬件的融合，通过自主研发的以太网物理层芯片与交换机芯片系

列，将协议标准转化为适用于工业控制、机器人与网络通信等领域的高可

靠、低延迟解决方案。 

4、公司在供应链管理方面的工作？ 

答：公司构建全生命周期供应商管理体系，从供应商寻源、准入评估、变

更控制及退出机制各环节实施严格管控，通过建立多维评价模型与动态
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审核机制，确保供应链源头合规性与资源适配性。在采购管理领域，公司

建立权责清晰的采购管理架构，制定涵盖采购策略、操作流程及合规标准

的管理制度，明确各业务单元职责边界，实现采购活动全流程精细化管

控，从制度层面构建采购风险防控体系。在业务连续性管理方面，公司开

展业务连续性管理（BCM）专项培训，强化跨部门风险识别能力与应急响

应水平，通过情景模拟与预案演练，提升供应链风险预警与处置效率，保

障核心业务运营稳定性。未来，公司将持续优化供应链管理制度，深化与

战略供应商的协同合作，通过数字化供应链平台建设与绿色采购标准实

施，构建绿色低碳的可持续供应链生态，助力提升企业运营效率与行业竞

争力。 

关于本次活动是

否涉及应当披露

重大信息的说明 

本次活动不涉及应当披露重大信息。 

附件清单（如有） 无 

 


